Vstupni kontrola materialu

Trackovani desek

Naneseni pasty

Osazeni na automatu

Nabéhovy profil

Pretaveni \ Reflow proces
Chlazeni j

Automaticka opticka inspekce

X-ray scan Vyrobni linka

Selektivni vina

Rucni pajeni \ Rucni doosazeni

Wave soldering j

Automatické testovani

Kompletace

Finalni kontrola funkc¢nosti

Baleni

Uskladnéni

Vyroba desek

Buffery

Lead-time Planovani nakupu

MOQ

Vyvoj HW neni nakup rohliku

Priprava vyroby

Technologickd dokumentace ]

Iterace over and over again :-)

Prohlaseni o shodé

Bezpecnost

Certifikace

RF

Obousmeérna EMC

Vyvoj automatického testeru

HARD! Automatické testy

Testpointy

Testovani

Interni

Zakaznici

\ Validace
J

Dokumentace vyrobku

Spravna platforma

Debuggery

Vyvoj firmware

Méfici prostredky

Verzovaci systém

Vyzkouseni v mechanické zastavbé

Elektrické oziveni

Myslenka

Zadani

Blokovy diagram

Reserse technické proveditelnosti

Cenovy odhad

Casovy odhad naro¢nosti

Poptadvky u dodavatell Bitva o ceny

Vybér komponent

Second sourcing

Longetivity program

Zdarma od vyrobci

Objednavani vzorkti [

; Farnell, Mouser, DigiKey

Breadboard

Zbastleni prototypt |

Vyvojovy kit

PCB design

Ovéreni funkce kli¢ovych blokd

Eagle
Altium

Software ECAD KiCad

Allegro

Mentor

Technologické know-how

Knihovni prvky

Osazovaci okoli

=
N

Review s kolegy

Schéma zapojeni = [ Review s vyvojafi testerd

k Review s vyrobci

Zastavba do mechaniky

Konzultace s technology

Reference soucastek

Testpointy

Pin Cislo 1
Silkscreen
Popis konektoru
PCB layout / i
Popis ve vrstvé médi pro snizeni ceny
V-drazky
Panelizace [ Routing
k Fiducials
Gerber

NC drill

Generovani podkladd

Specifikace PCB

Osazovaci planky

Gatema

Pragoboard

Objednani PCB vzorkl

Osazeni vzorku

Printed

Cinani

Pajecka

Ruéné /
\_

Horky vzduch

Planzeta

Slozitéjsi designy /
\_

Infrapec

Myti desek




Myslenka

Zadani

ReSer e technické proveditelnosti
Vybr komponent

Objednavani vzork

Zbastleni prototyp

Knihovni prvky

Schéma zapojeni

Testpointy



